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I N  I  R O D  U C C I O  N

a favor de Don Angel HERNÁNDEZ LÓPEZ, de naolon alidad

española, residente en BARCELONA, c a lle  F a rig o la , 20,

por "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE COMPOSICIONES

DE REVESTIMIENTO A BASE DE POLIAMIDAS".

MEMORIA ' DESCRIPTIVA

La presente, invención se r e fie r e  a un proce­

dimiento destinado a la  obtención de nuevas composi­

ciones de revestim iento basadas en poliamidas de con­

densación lin eale  s*y-'-'; ' - '  ' r ' '

-3:..' Como es sabido / ta le s  composiciones, general­

mente formadas, en lin eas generales, por una solución  

de una poliamida i inea l  de condensación en cresol o 

compuestó sím ilá r, eventualmente ad ip ionada de una re 

sina fen ólipa, son u tiliz a d a s para revestim iento de 

a rtícu lo s diversos y más partipularmente conductores



e lé c tr ic o s , pero presentan el inconveniente de tenar 

una baja re siste n cia  a la  abrasión y de ser a fe cta ­

das muy fácilm ente por .el etan ol. .

' La presente invención tien e' por objetó* elim i- ". 

nar estos inconvenientes, a f in  de obtener composicio­

nes de la  clase  indicada susceptibles de r e s i s t i r  per­

fectamente a los agentes antes indicados, sin  que por 

e llo  se merme de modo apreciable la s  demás c a ra cte rís­

tic a s  que le s  son propias.

De acuerdo con e l  procedimiento que se desori­

be, la s  nuevas composiciones Son obtenidas por e l he­

cho de calentar una poliamida de condensación lin e a l  

en e l seno de c re so l, después de lo  cual se adiciona 

a l a  solución a s i obtenida una resin a alq u id ica, de­

jando luego e n fria l la  composición de revestim iento y  

disolviendo finalmente en la  misma un poliisocianato  

orgánico o una substancia que funcione como ta l  a a l­

tas 'temperaturas.

Entre la s  poliamidas de condensación lin e a le s  

que se pueda u t i l iz a r  en e l presente procedimiento, se 

puede mencionar l a  polihexametilen-adipamida, la  polihexa 

metilen-sebacamida, la  polipentametilen-adipamida y la  

polioctametilen-adipamida. También se puede u t i l iz a r  ;

otros productos, ta le s  como lo s polímeros de condensa­

ción derivados de los aminoácidos, por ejemplo del 6-ami- 

no óapro i  o o, y en o a $o dado o op oí iam id as o int erpoliami­

das de la s  substancias mencionadas -.anteriorm ente. "En

términos generales, la s  poliamidas u tiliz a b le s  de acuer



do con .la -invención son aquéllas que tienen una v isc o ­

sidad in trín seca comprendida e n tr e 0 ,6  y 2 ,0 . " .. '

* En.'cuanto.-.'.á- l a s .resinas alquidicas que se.pue-r. 

de u t iliz a r ;e n  lá  reacción del procedimiento que se 

describe,;  se puede-,recurrir a gran número de e lla s , ' 

aunque es p referib le  que presenten hidroxilos l ib r e s . -

Los mejores resultados se obtienen a l  u t i l iz a r  resinas  

alquid icas exentas de aceite que presentan un índice ' 

de.acidez relativam ente bajo y un porcentaje de hidroxf 

lo s comprendido entre 3 y 12%, pero también se puede -

u t i l iz a r ,  siempre que la s  circunstancias lo  recomienden 

resinas alquidicas modificadas por aceite  y Con valores  

de hidróxilo situados fuera de los lím ites indicados an 

teriormente. "

Se puede u t i l iz a r  cualquier pollisocian ato  orgá 

nico, en oaso dado en forma de un producto de adición  

con un áster acetoacético o compuesto que contenga un 

grupo metileno lib re  y activo, o bien con fenol o feno­

les. p o lih íd ric o .sS o n  adecuados,', por C j empio,- e l .dliso- 

cianato de e t i le n o ,. diisocianatos de polimetileiio, d ii-, 

socianatos de ciclohexandiol, diisocianatos de pai'a- y 

m eta-fenileno, .di'isocianato .de p ,p ^ -d ife n ilo , d iis o c ia ­

natos de n afraiilen o  y los productos de condensación 

p a rcia l de düsocianatos o alcoholes polihidrioos a l i -  

fá tic o s  o c ic lo a lifá t ic o s  que contienen dos o más gru­

pos de isocianato .

A veces es necesario m odificar ulteriormente 

lo s productos de l a  presente.invención mediante un pro-



ducto de condensación resinoso, a base de un fenol o , 

una amina, ta l  omo urea o melamina, con formaldehido 

o derivados e terificad o s de ta le s resinas aminicas. - 

 ̂ i  r r  " E l . siguiente e jemplo /ilu stra ' a" t itu lo  .no lim i­

tativo  de la  invenoión una. f  oun a prefe r i  da de lle v a r  

a la  p ráctica.;el procedimiento d escrito . - i

Se disuelve 128 partes e n p e s o d e  polihexam eti- 

len-adipamidaven 838 partes en peso de creso l y se ca­

lie n ta  la  mezcla, agitando, hasta obtener l a  disolución  

compieta de la  re sin a; la  temperatura de unos 100°C es 

la  más adecuada. A continuación, y mientras se conti­

núa agitando, se añade a la  solución 8 ,5  partes en pe­

so de una resin a alquídica que presenta aproximadamente 

75% en peso de só lid o s. Se deja e n friar a temperatura 

ambiente y a l f in a l se añade 25,5  p artes, asimismo en 1 

peso, de un p o liiso cian ato ., -  - ; -yi

E l  poliisocian&to u tiliza d o  es un producto de 

condensación p a rcia l de diisocianato de m -toluileno, 

g lic e r o l, d ie tile n g lic o l y fen o l. La resina alquídica  

ha sido preparada por calentamiento a 200°C durante una

hora; de 430 partes en peso de g lic e r o l, 917 partes en 

peso de e t ile n g lic o l y 2000 partes en peso de âoido adi

pico.

Con e sta  composición se puede recubrir alambre 

de cobre desnudo, haciéndolo pasar por un baño y calen­

tándolo a 250-260° C durante un tiempo de aproximadamen 

te medio minuto. ; y -  ' .y.  yy f

Los alambres, recubiertos de esta manara hasta



alcanzar un espesor de unas 25 centésimas de milímetro

presentan unas c a ra c te rístic a s que sobrepasan netamen­

te a,las de conductores sim ilares revestidos con una 

composición resin osa convencional, lo  cual confirma 

la s  ventajas apuntadas .en..la introducción. ^
*'"< - Se comprende que serán independientes del obje­

to de la  invención lo s d etalles no esenciales del pro­

cedimiento, ta lq s como, la  naturaleza p articu lar de lo s

d istin to s re a ctiv o s, dentro de los grupos esp ecifica  -

dos,; y la s  condiciones del prócedimiento, por quedar 

tqdprall'ó.^cq^pr%dido^.dentro del e s p ír itu  de la s  r e i ­

vindicaciones "siguientes.  ̂ "

.. .' Se., re iv in d ica  oomo. objeto de la  pre'sen.te'patBn?'.-'- 

te de introducó.ióni'y;-.''..'.-"-.''-... -

1 . Procedimiento para la  obtención de composi-.' 

oiones de revestim iento a base de poliam idas, que se 

caracteriza  esencialmente por e l hecho de calentar una 

poliamida de condensación lin e a l en e l seno da creso l, 

después de lo  cual se adiciona á l a  solución a s i obte­

nida una resina alqu id ica, dejando después e n fria r la  

composición de revestim iento y disolviendo finalmente.

en la  misma un poliisocian ato orgánioo o una sustancia- p': 

que funcione como t a l  a 'a lta s  temperaturas.. J



! '' /

2 . Procedimiento para la  obtención de oomposi- 

" - clones de revestim iento a base de poliamidas, s e g ú n "

/l\ r. . la  re ivin d ica ció n 'a n te rio r, caracterizado por e l  hecho' ,' 

".¿de m odificar la  oomposipión resinosa-mediante un. pro- 

5 J  ducto';de condensación resinoso de un fenol o una amina.

" 3 . Procedimiento para la  obtenoión de oomposi-

r ciones de revestim iento a base de poliamidas, según la s

reivindicaciones 1  y 2 , caracterizado porque e l produc- 

'  to de condensación consiste en un condensado de fen o l,

10 . urea o melaminá con formaldehido o un derivado e t e r i f i -  

/ /  " cado de la s  resinas aminicás, -77

, ,^'i?7:\../' 4 * Procedimiento para la  obtención de opmposi-

ciones de revestim iento a base de poliamidas, según la  

" ' re iv in d i cae ión i  / caracterizado por e l  hecho de que e l

' 15-*- ..indios da/hidroxilo ,de' la^ resina alquidica §..s.tá' cómpren- 

dido entre^3 ' 'y '12%.. 0

5 * Procedimiento para la  obtención de composl-'i 

-f-' - ciones de revestim iento a base de p o lim id a s, según la

.- reivin d icación  1 ,  caracterizado por a l  hecho de a d icio -

20. nar e l p.oliisocianato con un oompuesto seleccionado del 

- .grupo que comprenda e til-a ce to a ce ta to , malonato da dier

i  . . / t i lo , fenol o difenilpíprópano.

i  i   ̂ 6. Procedimiento para la  obtención de composi-

 ̂ . piones de revestim iento a base de- poliamidas.. . r?

i 25..----L t.r '-.f ir La presente.,memoria consta dé 'aeiS ' hojas. fo -

*...'-7? 7'" r"". liad as e s crita s  a máquina por una. sola cara.- i  - 
/  ; Barcelona ,7 a. 18 de enero de 1961

p.a.  ^
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